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CLASSIFICACAO

e Memoria Interna

e Memoria Externa




I CLASSIFICACAO

Armazenamento
externo 2

Armazenamento
de seguranca

Memdria
interna

Registradores
Memdria cache
Memdria principal

Disco magnético
CD-ROM

CD-RW
DVD+RW
DVD-RAM

Fita magnética
= Mo
WORM




I CLASSIFICACAO

Memoria Interna

Memoaria de
Armazenamento
Externo

Memoria Cache
Interna

Externa

Memoria Principal

Memoria Secundaria
HD, FD, ZIP, cD, DVD

Fita Magnética, MO, WORM

Custo por bit

Velocidade de acesso




TIPOS DE MEMORIA

Tipo de meméria

Categoria

Mecanismo de
apagamento

Mecanismo
de escrita

Memoria de acesso
aleatorio (RAM)

Memodria de
leitura e de
escrita

Eletricamente, em
nivel de bytes

Eletricamente

Memdria apenas de
leitura (ROM)

ROM programadvel
(PROM)

Memoria
apenas de
leitura

Naio € possivel

PROM apagivel
(EPROM)

Meméria flash

PROM eletricamente
apagavel (EEPROM)

Memdria
principalmente
de leitura

Luz UV, em nivel
de pastilha

Eletricamente, em
nivel de blocos

Eletricamente, em
nivel de bytes

Eletricamente

Nao-volatil




MEMORIAS RAM

cMemoria RAM Estatica

e Memoria RAM Dinamica




MEMORIA RAM ESTATICA
(SRAM)
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MEMORIA RAM ESTATICA (SRAM)
CARACTERISTICAS

e Maior custo em relacao a DRAM
» Dificil integracao (pouca capacidade em muito espaco).
* Alto consumo.

 Rapida.




MEMORIA RAM DINAMICA (DRAM)




MEMORIA RAM DINAMICA (DRAM)
CARACTERISTICAS

e Menor custo.
e Facil integragao (muita capacidade em pouco espaco).
e Baixo consumo.

e Lenta, pois necessita de refresh.




MEMORIAS ROM
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PROGRAMAS ARMAZENADOS NA ROM

1. BIOS (Basic Input/Output System, Sistema Basico de
Entrada/Saida): “Ensina” o processador a trabalhar com os
periféricos mais basicos do sistema, tais como os circuitos de apoio,
a unidade de disquete e o video em modo texto.

2. POST (Power-On Self-Test, Autoteste ao Ligar): Um autoteste feito
sempre que ligamos o micro. Vocefja deve ter reparado que, ao ligar
0 micro, ha um teste de memoria feito pelo POST. O POST executa
as segumtes rotinas, sempre que o micro € ligado:

3. Setup (Configuragao): Programa de configuragao de hardware do
microcomputador; normalmente chamamos esse programa
apertando um conjunto de teclas durante o POST (geralmente basta
pressionar a tecla Del durante a contagem de memoria; esse
procedimento, contudo, pode variar de acordo com o fabricante da
placa-mae).




FUNCOES DO POST

Identifica a configuragao instalada.

Inicializa todos os circuitos periféricos de apoio (chipset) da placa-
mae.

Inicializa o video.

Testa a memoria.

Testa o teclado.

Carrega o sistema operacional para a memoria.

Entrega o controle do microprocessador ao sistema operacional.
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Quando vocé entra no Setup, as alteragdes efetuadas sao
armazenadas na memoria de configuracao da placamae, tambem
chamada memoria CMOS.
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CACHE DE MEMORIA
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Memoria Cache

Cache de Nivel 1 (L1): embutida no processador

Cache de Nivel 2 (L2): em um chip separado, acoplada ao
processador

Cache de Nivel 3 (L3): na placa-mae

Cache externa

Memaoria
principal

Cache L2




Memoria secundaria ou de massa

Armazena uma grande quantidade de informacao

Bem mais lenta que a memaria principal
Nao-volatil




